
27~34℃ 多云转雷阵雨，部分
时间雨势较大，伴7-8级短时大
风
深圳地区 5月17日   星期一

热搜：资金、扶持计划、工业、 语音搜索

首 页 政务公开 政务服务 政民互动 主题服务 权责清单 数据开放

简 | 繁

首页  > 政务公开  > 政府信息公开目录  > 通知公告

市工业和信息化局关于发布2022年集成电路专项扶持计划申请指南的通知

信息提供日期 : 2021-05-17 11:28  信息来源： 深圳市工业和信息化局

各有关单位：

　　为落实《深圳市人民政府关于印发进一步推动集成电路产业发展行动计划（2019-2023年）的通知》(深府〔2019〕28号)、《深圳市人民政府办公厅关于

印发加快集成电路产业发展若干措施的通知》（深府办规〔2019〕4号）等文件精神，推动我市集成电路产业发展，我局决定组织实施2022年深圳市工业和

信息化局集成电路专项扶持计划。根据《深圳市工业和信息化局集成电路专项扶持计划操作规程》（深工信规〔2019〕4号）有关规定，现将有关事项通知如

下：

　　一、支持领域

　　（一）支持企业做大做强项目。

　　支持深圳市集成电路企业做大做强。

　　（二）支持布局前沿基础研究项目。

　　支持深圳市有关单位承担集成电路领域工业转型升级项目建设。

　　（三）加强对设计企业购买设计工具支持项目。

　　对深圳市集成电路设计企业购买集成电路设计专用EDA设计工具软件给予资助。

　　（四）鼓励芯片应用推广项目。

　　对深圳市集成电路企业销售自主研发设计的芯片进行奖励。

　　二、具体要求

　　详细参见扶持计划申请指南（详见附件）。

　　特此通知。

　　附件：市工业和信息化局2022年度集成电路专项扶持计划申请指南

　　深圳市工业和信息化局
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　　2021年5月14日

　　市工业和信息化局2022年度集成电路专项扶持计划申请指南

　　一、扶持方向

　　（一）支持企业做大做强项目。

　　支持深圳市集成电路企业做大做强。

　　（二）支持布局前沿基础研究项目。

　　支持深圳市有关单位承担集成电路领域工业转型升级项目建设。

　　（三）加强对设计企业购买设计工具支持项目。

　　对深圳市集成电路设计企业购买集成电路设计专用EDA设计工具软件给予资助。

　　（四）鼓励芯片应用推广项目。

　　对深圳市集成电路企业销售自主研发设计的芯片进行奖励。

　　二、设定依据

　　（一）深圳市人民政府关于印发进一步推动集成电路产业发展行动计划（2019-2023年）的通知》(深府〔2019〕28号)。

　　（二）《深圳市人民政府办公厅关于印发加快集成电路产业发展若干措施的通知》（深府办规〔2019〕4号）。

　　（三）《深圳市工业和信息化局集成电路专项扶持计划操作规程》（深工信规〔2019〕4号）。

　　三、扶持标准

　　每个申报主体最多可申报四个项目,其中最多可申报三个鼓励芯片应用推广项目。本专项资金支持项目数量受专项资金年度总额控制。

　　（一）支持企业做大做强项目。

　　集成电路企业营业收入在2020年首次突破1亿元、3亿元、5亿元、10亿元、20亿元的，分别给予企业核心团队最高100万元、200万元、300万元、400万

元、500万元的一次性奖励，每上一个台阶奖励一次。

　　企业核心团队总人数不超过10人，一般包括企业高级管理人员以及领军型人才、关键岗位骨干人员等。奖励资金拨付到企业，由企业拨付到核心团队个

人。

　　（二）支持布局前沿基础研究项目。

　　对深圳市有关单位获得集成电路领域工业和信息化部工业转型升级项目，国家资金在2018年6月21日后拨付到账的，且项目仍在执行期内的，按不超过国

家资金的1:0.5给予配套。本市配套资金和国家资金加总不超过项目资金总额的一半。

　　（三）加强对设计企业购买设计工具支持项目。

　　对深圳市集成电路设计企业2020年购买集成电路设计专用EDA设计工具软件实际发生费用的最高20%给予资助，每个企业年度资助总额不超过300万元。

　　（四）鼓励芯片应用推广项目。

　　对于深圳集成电路企业销售自主研发设计的芯片，单款芯片产品在2020年度销售金额累计超过500万元，且2020年度到账金额累计超过500万元的，按该

芯片在2020年度销售到账金额给予最高10%的奖励，单款芯片产品年度奖励总额不超过500万元。

　　以上销售金额、到账金额等均不含税。



　　以企业提交的申报芯片的《集成电路布图设计登记证书》判定芯片是否企业自主研发设计。企业提交的《集成电路布图设计登记证书》中登记的“布图设

计权利人姓名或名称”应与申报企业名称一致；登记的“布图设计名称”应与芯片销售的合同、发票中体现的芯片产品名称一致。

　　四、申报条件

　　申报条件由基础申报条件和项目专项申报条件两部分组成。

　　（一）基础申报条件。

　　1.申报主体为在深圳行政区域内（含深汕特别合作区）依法注册登记的法人企业、事业单位、行业协会和其他组织，项目实施地深圳市(含深汕特别合作

区)。

　　2.申报主体不违反国家省市联合惩戒政策和制度规定，没有被列为失信联合惩戒对象。

　　3.申报项目符合深圳市进一步推动集成电路产业发展行动计划布局和专项申报指南的要求，符合国家和我市能耗、环保、安全等要求，项目方案合理可

行，具有较好的经济和社会效益。按有关规定完成项目所需的用地、环评、规划等备案或核准，取得有关批准文件。

　　4.申报单位无逾期未办理验收或验收未通过的项目。

　　5.具备实施申请项目所需的资金、人员、场地、设备等主要条件保障。

　　6.申报单位提交的营业收入等经营指标数据，应确保与报送市统计部门的数据一致。

　　7.不存在就同一单位建设内容相同或部分相同的项目向市有关部门进行多头申报的情形。

　　8.法律、法规、规章和上级行政机关规范性文件规定的其他条件。

　　（二）专项申报条件。

　　1.支持企业做大做强项目。

　　（1）申报企业为集成电路设计、制造或封测企业。

　　（2）集成电路设计企业是指以集成电路设计为主营业务并同时符合下列条件的企业：一是拥有核心关键技术，并以此为基础开展经营活动；二是集成电

路设计企业的集成电路设计销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于60%，其中集成电路自主设计销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于

50%；三是具有与集成电路设计相适应的生产经营场所、软硬件设施等开发环境（如EDA工具、合法的开发工具等），以及与所提供服务相关的技术支撑环

境。

　　（3）集成电路制造企业是指以集成电路制造为主营业务并同时符合下列条件的企业：一是拥有核心关键技术，并以此为基础开展经营活动；二是集成电

路制造销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于60%；三是具有保证产品生产的手段和能力，有与集成电路生产相适应的经营场所、软硬件设施等基本

条件。

　　（4）集成电路封测企业是指以集成电路封装、测试为主营业务并同时符合下列条件的企业：一是拥有核心关键技术，并以此为基础开展经营活动；二是

集成电路封装、测试销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于60%；三是具有保证产品生产的手段和能力，有与集成电路封装、测试相适应的经营场

所、软硬件设施等基本条件。

　　（5）申报企业营业收入在2020年首次突破1亿元、3亿元、5亿元、10亿元、20亿元。

　　（6）申报企业注册成立已满至少一个完整会计年度。

　　2.支持布局前沿基础研究项目。

　　（1）申报单位已获得工业和信息化部工业转型升级项目且该项目未获得过市级财政资助。



　　（2）国家资金已经拨付到账。

　　（3）国家资金于2018年6月21日后拨付。

　　（4）项目仍在执行期内。

　　（5）申报单位注册成立已满至少一个完整会计年度。

　　3.加强对设计企业购买设计工具支持项目。

　　（1）申报单位为集成电路设计企业。

　　（2）集成电路设计企业定义与支持企业做大做强项目专项申报条件一致。

　　（3）申报企业注册成立已满至少一个完整会计年度。

　　4.鼓励芯片应用推广项目。

　　（1）申报企业为集成电路设计、制造或封测企业。

　　（2）集成电路设计、制造和封测企业定义与支持企业做大做强项目专项申报条件一致。

　　（3）申报企业注册成立已满至少一个完整会计年度。

　　五、申请材料

　　（一）支持企业做大做强项目。

　　1.登录广东政务服务网在线填报申请书，提供通过该系统打印的申请书纸质文件（原件）；

　　2.申报企业营业执照（复印件）；

　　3.公司章程（验原件，收复印件）；

　　4.申报单位法人代表身份证（复印件）；

　　5.申报单位申报项目负责人身份证（复印件）；

　　6.企业对核心团队人员的认定说明（含核心团队人员名单、个人身份证号等内容）

　　7.企业核心团队人员身份证（收复印件）；

　　8.企业核心团队人员简介、学位、学历证书（简介为原件，证书复印件）；

　　9.企业核心团队人员社保缴纳记录（社保系统打印）；

　　10.税务部门提供的单位2020年度完税证明(收复印件)；

　　11.2020年度财务审计报告(收复印件，加盖申请单位公章)；

　　12.企业提供自成立起至2019年历年审计报告中，含“营业收入”的《利润表》。（验对应审计报告原件，收复印件）

　　13.辅助证明材料，如企业获得的集成电路布图设计登记证书等（复印件，至少一项，自主选择提供）。

　　以上材料均需加盖申报单位印章，多页的还需加盖骑缝印章；一式2份，A4纸正反面打印/复印，非空白页（含封面）需连续编写页码，装订成册（胶

装）。

　　（二）支持布局前沿基础研究项目。

　　1.登录广东政务服务网在线填报申请书，提供通过该系统打印的申请书纸质文件（原件）；

　　2.申报营业执照或登记证书复印件（复印件）；



　　3.章程（验原件，收复印件）

　　4.申报单位法人代表身份证（复印件）；

　　5.申报单位申报项目负责人身份证（复印件）；

　　6.税务部门提供的单位2020年度完税证明(收复印件)；

　　7.2020年度财务审计报告(收复印件)；

　　8.工业转型升级项目中标文件、项目合同、国家资金下达通知、国家资金下达收款回单（验原件，收复印件）；

　　9.项目专项审计报告(收复印件)。

　　以上材料均需加盖申报单位印章，多页的还需加盖骑缝印章；一式2份，A4纸正反面打印/复印，非空白页（含封面）需连续编写页码，装订成册（胶

装）。

　　（三）加强对设计企业购买设计工具支持项目。

　　1.登录广东政务服务网在线填报申请书，提供通过该系统打印的申请书纸质文件（原件）；

　　2.申报企业营业执照（复印件）；

　　3.公司章程（验原件，收复印件）；

　　4.申报单位法人代表身份证（复印件）；

　　5.申报单位申报项目负责人身份证（复印件）；

　　6.税务部门提供的单位2020年度完税证明(收复印件)；

　　7.2020年度财务审计报告(收复印件)；

　　8.购买EDA工具的合同、支付凭证、发票等证明材料（验原件，收复印件）；

　　9.申报单位获得的集成电路布图设计登记证书（至少一项）。

　　以上材料均需加盖申报单位印章，多页的还需加盖骑缝印章；一式2份，A4纸正反面打印/复印，非空白页（含封面）需连续编写页码，装订成册（胶

装）。

　　（四）鼓励芯片应用推广项目。

　　1.登录广东政务服务网在线填报申请书，提供通过该系统打印的申请书纸质文件（原件）；

　　2.申报企业营业执照（复印件）；

　　3.公司章程（验原件，收复印件）

　　4.申报单位法人代表身份证（复印件）；

　　5.申报单位申报项目负责人身份证（复印件）；

　　6.税务部门提供的单位2020年度完税证明(收复印件)；

　　7.2020年度财务审计报告(收复印件)；

　　8.申报奖励芯片对应的集成电路布图设计登记证书（集成电路布图设计登记证书中登记的“布图设计名称”应与芯片名称一致）；

　　9.芯片销售合同（验原件，收复印件）、货款到帐凭证和销售发票复印件。

　　10.芯片的规格说明书（Datasheet）。



　　以上材料均需加盖申报单位印章，多页的还需加盖骑缝印章；一式2份，A4纸正反面打印/复印，非空白页（含封面）需连续编写页码，装订成册（胶

装）。

　　六、申请表格

　　登录广东政务服务网——深圳市——市工业和信息化局——搜索集成电路专项扶持计划，在线填报。

　　七、申请受理机关

　　（一）受理机关：市工业和信息化局。

　　（二）受理时间：

　　1.网络填报受理时间：2021年5月19日至2021年6月18日17时（注：超过网络填报受理的截止时间，不再受理新提交申请和修改后提交申请）；

　　2.书面材料受理时间：2021年6月22日至2021年7月2日17时；

　　3.咨询电话：88102129;

　　4.申报系统技术支持电话：25331219、25331220。

　　（三）受理地点：深圳市福田区福中三路市民中心B区市行政服务大厅西厅综合窗口。

　　（注：为做好疫情防控，减少人员聚集，到深圳市行政服务大厅提交材料需提前预约。预约指南：“i深圳”APP或关注“深圳市行政服务大厅”微信公

众号。操作流程：【办事预约】或【预约取号】—【深圳市行政服务大厅西厅】。疫情期间，请按照预约时段，错峰提交材料）

　　八、申请决定机关

　　市工业和信息化局。

　　九、办理流程

　　（一）支持企业做大做强项目、加强对设计企业购买设计工具支持项目和鼓励芯片应用推广项目办理流程。

　　市工业和信息化局发布指南——申请人网上申报——申请人向市行政服务大厅收文窗口提交申请材料——市工业和信息化局对申请材料进行初审——专

项审计——征求相关单位意见——市工业和信息化局核定资助金额——社会公示——下达资金计划——申请人提交拨付资金有关资料——市工业和信息化局

拨付资助资金。

　　（二）支持布局前沿基础研究项目办理流程。

　　市工业和信息化局发布指南——申请人网上申报——申请人向市行政服务大厅收文窗口提交申请材料——市工业和信息化局对申请材料进行初审——现

场考察——专项审计——征求相关单位意见——市工业和信息化局核定资助金额——社会公示——下达资金计划——申请人提交拨付资金有关资料——市工

业和信息化局拨付资助资金。

　　十、证件及有效期限

　　证件：批准文件。

　　有效期限：申请单位应当在收到批准文件之日起1个月内，到市工业和信息化局办理资金拨付手续。

　　十一、证件的法律效力

　　申请人凭批准文件获得专项资金资助。

　　十三、收费

　　无。



　　十四、年审或年检

　　无。
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